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Kupni smlouva
(dale jen ,Smlouva®)

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Fyzikélni Gstav AV CR, v. v. i.,

1.2.

se sidlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehoZ jménem jedna: prof. Jan Ridky, DrSc. — feditel,

zapsany v rejstfiku vefejnych vyzkumnych instituci Ministerstva $kolstvi, mladee a télovychovy
Ceské republiky.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo G¢tu: 2106535627/2700

IC: 68378271

DIC: C268378271

(dale jen "Kupuijici")

LAO - priimyslové systémy, s.r.o0.,

se sidlem: Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4,

jejimZ jménem jednd: Ing. Martin Klec¢ka, jednatel spolegnosti,

zapsana v rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 62830.

Bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Repubilic and Slovakia, a.s.
Cislo Getu: 3701084001/2700

IC: 25705512

DIC: CZ25705512

(déle jen "Prodavaijici”),

(dale spole¢né jen "Smluvni strany" nebo kaZdy z nich samostatné jen "Smluvni strana").
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2. ZAKLADNI USTANOVENI

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Kupujici je vefejna vyzkumna instituce, jejiz hlavni &innosti je védecky vyzkum v oblasti fyziky,
zejména fyziky elementarnich &astic, kondenzovanych systémd, plazmatu a optiky. Soudasti
tohoto vyzkumu je i analyza funkénich materialt a technologii.

Prodavajici je vitéznym uchazeCem vybérového Fizeni vyhla$eného Kupujicim dle zakona &.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, pod nazvem ,Opticka litografie” (dale jen ,Zadavaci
fizeni“) na zhotoveni pfedmétu pInéni dle této Smlouvy.

Pfedmétem kupni smlouvy je dodéni védeckého npfistroje pro optickou litografii (déle jen
~PFistroj*, ,ZboZi“) urfeného pro analyzu anorganickych, organickych a biologickych vzorkd
ve formé objemovych materialli, tenkych vrstev a kapalin v ramci projektu ndazvem ,,Centrum
funkénich materidlG pro bioaplikace (FUNBIO)“ reg. ¢. CZ.2.16/3.1.00/21568 realizovaného
v ramci operacniho programu Praha Konkurenceschopnost, prioritni osa 3, oblast podpory 3.1

(dale jen ,Projekt”).

Vychozimi podklady pro dodani Pristroje dle této Smlouvy jsou:

241 Technickd specifikace zadavaci dokumentace kZadavacimu Fizeni. Zadavaci

dokumentace tvofi P¥ilohu & 1 této Smlouvy a je jeji nedilnou soucésti (déle jen
~Zaddvaci dokumentace”). Technicka specifikace Kupujiciho k pfedmétu plnéni je téz
nedilnou soudasti této Smlouvy jako jeji Pfiloha &. 2 a).

2.4.2  Nabidka Prodévajiciho podand vramci Zadavaciho fizeni vrozsahu té Easti, ktera

pfedmét pinéni technicky popisuje. Tato nabidka Prodavajiciho tvofi PFilohu ¢&. 2 b)
Smiouvy a je jeji nedilnou souéasti (dale jen ,Nabidka“).

V pfipadé kolize Pfiloh Smlouvy m4 piednost technicky pozadavek vyssi Grovné a jakosti.

Prodavajici bere na védomi, ze kupujici povaiuje ucast prodavajiciho ve vefejné zakazce pfi
spInéni kvalifika¢nich pfedpokladli za potvrzeni skuteénosti, ze prodavajici je ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obgansky zakonik (dale jen »0Z“) schopen pfi
plnéni této Smlouvy jednat se znalosti a peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo stavem
spojena, s tim, Ze pfipadné jeho jednani bez této odborné péce pujde k jeho tiZi. Prodavajici
nesmi svou kvalitu odbornika ani své hospodaFské postaveni zneusit k vytvafeni nebo k vyuZiti
zavislosti slabsi strany a k dosazeni zfejmé a neddvodné nerovnovahy ve vzajemnych pravech
a povinnostech Smluvnich stran.

Prodavajici bere na védomi, %e Kupujici neni ve vztahu k predmétu této Smlouvy
podnikatelem, a ani se pfedmét této Smlouvy netykd podnikatelské innosti kupujiciho.

Prodavajici prohlasuje, Ze disponuje veskerymi odbornymi pfedpoklady potiebnymi pro
dodani pfedmétu plnéni, k E&innosti dle Smlouvy je opravnén a na jeho strané neexistuji zadné
prekazky, které by mu branily predmét plnéni dle Smiouvy dodat.

Prodavajici bere na védomi, Ze dodani pfedmétu pInéni ve stanovenych terminech a kvalitg,
jak vyplyva z PFiloh € 1 a 2 této Smlouvy, je pro Kupujiciho s ohledem na harmonogram
Projektu zasadni. V pfipadé, e Prodavajici nesplni smluvni poZadavky, maZe Kupujicimu

.
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vzniknout skoda.

Dojde-li ke zméné okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ, Prodavajici prohlauje, Ze nebezpedi
zmény pfejima na sebe.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zachovaji mic¢enlivost o skuteénostech, které se dozvédi
v souvislosti s touto Smlouvou a pfi jejim pinéni a jejichZ vyzrazeni by jim mohlo zplsobit
4jmu. Timto nejsou dotéeny povinnosti Kupujiciho vyplyvajici z pravnich predpisi.

3. PREDMET SMLOUVY

3.1

3.2

3.3

34

Pfedmétem této Smlouvy je zévazek Prodavajiciho dodat Kupujicimu a pFevést na Kupujiciho
vlastnické prévo k Pfistroji a Kupujici se zavazuje ZboZi pfevzit a zaplatit Prodavajicimu za
Zbozi sjednanou cenu.

PFistroj je uréen pro védu a vyzkum pro vytvafeni struktur v anorganickych a organickych
materidlech s vyuZitim optické litografie.

Zakladni technické poZadavky:

3.3.1 moiZnost vytvéfeni struktur ve vrstvach fotorezistu metodou pfimého zapisu pomoci
laseru,

3.3.2  minimalni rozli§eni 1 mikrometr.

3.3.3  vybaveni CCD kamerou pro in-situ sledovani vytvarenych struktur,

3.3.4 vybaveni stolem s pasivni izolaci vibraci a fidicim potitatem véetné odpovidajiciho
softwaru,

3.3.5 vybaveni systémem pro vytvafeni vrstev fotorezistu.

Soudasti plnéni je:

341

34.2

343

3.4.4

3.4.5

346

3.4.7

doprava Pfistroje vietné pfisluenstvi do mista pInéni, jeho vybaleni a kontrola,
pfipojeni Pfistroje k instalaénim rozvodiim v misté plnéni véetné jeho instalace,
ovéfeni spravné funkce Pfistroje a jeho seFizeni v misté plnéni,

demonstrace provozu Pfistroje spocivajici v provedeni kontrolniho méfeni,

dodani instrukci a ndvodi k obsluze a Gdribé Pfistroje v éeském nebo anglickém jazyce
Kupujicimu, a to elektronicky a v tist&né podobg,

zaskoleni obsluhy Pfistroje

odvoz a likvidace nepotfebnych obalt a daldich materiald poufitych Prodavajicim pfi
plnéni této Smlouvy,

Ll
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3.4.8 zaruéni a mimozarucni servis,
3.4.9 zajisténi technické podpory formou konzultaci,
3.4.10bezplatny servis a servisni prohlidky po dobu zaruéni doby
3.5 Pfedmét plnéni je podrobné specifikovan v Pfiloze &. 1 -2a) a v Ptiloze €. 2 -2b) .
3.6 Dalsi podminky dodavky:
3.6.1 Pro pfipad, Ze ke spinéni poZadavkil Kupujiciho vyplyvajicich ztéto Smlouvy a
k fadnému provedeni a provozu Pfistroje budou potfebné i daldi dodavky a prace
vyslovné neuvedené v této Smlouvé, Prodévajici se vyslovné zavazuje tyto dodavky a

prace na své naklady obstarat ¢i provést a do svého plnéni zahrnout bez dopadu na
kupni cenu podle této Smlouvy.

3.6.2 Prodavajici odpovidéd za to, Ze Pfistroj a sluzby budou v souladu s touto Smlouvou
vletné pfiloh, nabidkou, platnymi pravnimi, technickymi a kvalitativnimi normamj, a Ze
Pfistroj bude mit CE certifikat. V pfipadé kolize norem plati vidy norma nebo ta jeji
&ast, v niZ jsou stanovena pFisndjsi kritéria.

3.6.3 Dodany Pfistroj a vSechny jeho souéésti musi byt nové, nepouzité.

4. VLASTNICKE PRAVO

Vlastnické préavo prechdzi na Kupujiciho prevzetim Pfistroje. Pfevzetim se rozumi podpis
pfedavaciho protokolu o pfedani a prevzeti Pfistroje ob&ma Smluvnimi stranami, kterym zaroven
pFechazi na Kupujiciho i nebezpeéi skody na PFistroji.

5. DOBA PLNENI

5.1 Prodavajici se zavazuje pfedat Pfistroj dle ¢l. 10.6 do 4 mésic ode dne uzavieni této
Smlouvy.

6. MISTO DODANI A PREDANI ZBOZi

Mistem dodéni a pfedani a pFevzeti Zbozi je mistnost & 1.30 v budové Sekce optiky v aredlu
Fyzikélniho dstavu AV CR, v. v. i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8.

7. _PRIPRAVENOST MISTA PREDAN{

7.1 Prodavajici se zavazuje provést prohlidku mista pfedani zboZi, tj. i mista instalace, a dle
ucinéného zjisténi nejpozdéji 5 dnti od uzavieni Smiouvy pfedat Kupujicimu soupis podminek
a poZadavkd nutnych pro fadnou instalaci PFistroje véetné poZadovanych parametrl napt,
- rd 4
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poZadavky na elektrické zasuvky, umisténi komponent aparatury, teplota v mistnosti, vibrace.
Podminky poZadované Prodévajicim nesmi vybo&ovat z podminek obvyklych pro instalaci
obdobnych védeckych zafizeni.

Prodavajici je povinen pisemné informovat Kupujiciho o pfesném terminu provedeni instalace
PFistroje, a to alespori 5 pracovnich dnli pfedem tak, aby byl zachovan termin pinéni dle
Smlouvy.

V dostatetném predstihu pied terminem provedeni instalace PFistroje vyzve Kupujici
Prodavajiciho ke kontrole prostor pro instalaci ke splnéni podminek dle odst. 7.1, aby tak
mohly byt odstranény pfipadné nedostatky branici instalaci v terminu uvedeném v odst. 5.1.
O pripravenost mista pfedani pro instalaci sepi$i Smluvni strany zapis.

Kupujici je povinen Prodavajicimu po uplynuti InGty dle odst. 7.2 umoznit provedeni instalace
v prostorach pro instalaci. Kupujici si vyhrazuje pravo prodloufit termin podle odst. 5.1
pisemnym oznamenim zaslanym Prodavajicimu na adresu uvedenou v &lanku I. této Smlouvy,
a to v pffpadé organiza&nich diivod( na své strané.

Prodavajici neni oprdvnén dodat PFistroj dfive, ne: bude Kupujicim informovan o
pfipravenosti prostor pro instalaci.

8. KUPNI CENA, FAKTURACE, PLACEN{

8.1

8.2

83

8.4

Kupni cena vychazi z Nabidky a ¢ini 4.284.000,- K¢ slovy:
Ctyfimilionydvéstéosmdesatétyfitisickorunéeskych bez dané z pfidané hodnoty (dale jen
»Kupni Cena“). Dafi zpfidané hodnoty vyporadaji Smluvni strany dle platnych pravnich
predpisd.

Kupni Cena pfedstavuje zdvaznou nejvyie pfipustnou cenu a zahrnuje veskeré plnéni
Prodavajiciho sméfujici ke spinéni pozadavk Kupujictho na fadné dodani zZbo?i dle této
Smlouvy, veskeré néklady Prodavajiciho nutné k realizaci dodavky a k jejimu pfedani, veskeré
poplatky, cla a pojisténi jakoZ i veskeré naklady spojené s pfevzetim, jakoZ i naklady vzniklé
v souvislosti s vytvofenim pifedmétu dusevniho vlastnictvi a se ziskanim a udrZovanim
ochrany takového pfedmétu dusevniho vlastnictvi.

Smluvni strany se dohodly, Ze Kupni Cenu je Prodavajici opravnén fakturovat za nasledujicich
podminek:

8.3.1 Prvni &ast Kupni Ceny odpovidajici 80 % z celkové Kupni Ceny ve vy3i 3.427.200,- K¢ bez
DPH na zakladé faktury vystavené po podpisu p¥edavaciho protokolu dle odst. 10.6
Smiouvy, ktery stvrzuje pinou funkénost instalovaného zafizeni bez drobnych vad a
nedodélkd.

8.3.2 Druhou ¢ést Kupni Ceny odpovidajici 20 % z celkové Kupni Ceny ve vy3i 856.800,- K¢ bez
DPH po podpisu Zavérecné zpravy o Zkusebnim provozu dle odst. 12.4 Smiouvy.

Povinnou néleZitosti dafiovych dokladii jsou zejména tyto Udaje:
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PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAST BUDOUCNOSTI



OPP

K KONKURENCESCHOPNOST

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Pl
* *
* *
OPERACNI PROGRAM PRAHA

* *
* L ®

EVROPSKA UNIE

8.4.1 obchodnifirma/nazev a adresa Kupujiciho dle zdhlavi této Smlouvy

8.4.2 danové identifikacni Cislo Kupujiciho,

8.4.3 obchodni firma/nézev a adresa Prodavajiciho,

8.4.4 danové identifikacni &islo Prodévajiciho,

8.4.5 evidenéni ¢islo dafiového dokladu,

8.4.6 rozsah a pfedmét plnéni,

8.4.7 datum vystaveni dafiového dokladu,

8.4.8 ctovanad Céstka, sazba DPH, &4stka DPH, Gctovana &astka vé. DPH — vie v K¢

8.4.9 prohlaseni, ze Gltované pInéni je poskytovéno pro ucely projektu ,Centrum funkénich
materiald pro bioaplikace (FUNBIO)“ reg. ¢&. (Z.2.16/3.1.00/21568, ktery je
spolufinancovan prostiednictvim Operaéniho programu Praha - Konkurenceschopnost

8.4.10 (¢islo smiouvy.

Kupujici preferuje elektronickou fakturaci; adresa je efaktury@fzu.cz. Vystavené darové
doklady nesmi byt v rozporu s mezinarodnimi dohodami o zamezeni dvojiho zdanéni, budou-
li se na konkrétni pfipad vztahovat.

Lhata splatnosti dafiovych doklad( je tticet (30) dnti od data jejich doruéeni Kupujicimu (dale
jen "Lhata splatnosti"). Zaplacenim tdétované &astky se rozumi den jejtho odeslani na uéet
Prodavajiciho.

Pokud darfiovy doklad nebude vystaven v souladu s platebnimi podminkami stanovenymi
Smlouvou nebo nebude splfiovat pofadované zakonné naleZitosti, je Kupujici opravnén
danovy doklad Prodévajicimu vrétit jako netplny k dopInéni, resp. nesprdvné vystaveny k
novému vystaveni, a to ve IhGté pé&ti (5) pracovnich dnd od data jeho doruceni Kupujicimu.
Kupujici pfitom neni v prodleni s dhradou Kupni Ceny nebo jeji ¢asti. Nova lhita splatnosti
zacne plynout dnem doruéeni opraveného nebo nové vyhotoveného dafiového dokladu
Kupujicimu.

Kupujici je oprdvnén pozastavit ¢i jednostranné zapocitat proti pohledavkdm Prodavajiciho
kteroukoli z plateb z ddvodu:

8.8.1 neopravenych vad a nedodélk(,
8.8.2 Skody zplsobené Prodavajicim,
8.8.3  smluvni pokuty a jiné majetkové sankce.

Prodavajici neni opravnén zapocitat #adnou svou pohledévku proti pohledavce Kupujiciho
z této smiouvy.
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9. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

9.1

9.2

9.3

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Prodavajici se zavazuje upozornit Kupujiciho na pfipadné piekaiky na své strané, které mohou
negativné ovlivnit fadné dodani Pfistroje.

Kupujici ma pravo na informaci o rozpracovanosti Pfistroje.
Odchylné od § 2126 OZ Smluvni strany sjednavaji, Ze Prodavajici neni opravnén vyuZit

institutu svépomocného prodeje.

DODANI, INSTALACE, PREDAN{ A PREVZETI{

Pfredmétem predavaciho fizeni je ovéfeni kompletace a funkénosti Pristroje dle Pfiloh &. 1 a 2
- Technicka ¢ast .

Prodavajici na své naklady prepravi Pfistroj do mista pfedani a vté’e lhité zahdji jeho
instalaci.

Kupujici je povinen umozZnit Prodavajicimu provedeni i instalaci a demonstraci Ptistroje kazdy
pracovni den v terminu od 7:30 do 18:00 hod.

Prodavajici zdokumentuje instalaci Pfistroje a provede zkuiebni test spotivajici v ovéieni
technickych pozadavk( podie v Pfilohy €. 1 -2a) a Pfilohy &. 2 -2b)spoéivajici v pfipravé vrstvy
fotorezistu a vytvofeni struktury vdeklarovaném minimalnim rozligeni a v rozligéeni 5
mikrometrd.

Soucasti pfedavaciho fizeni je pfedani technické dokumentace vztahuijici se k Pfistroji, navod
k uzivani, prohladeni o shodé dodaného PFistroje a viech jeho soulasti se schvalenymi
standardy

Pfedévaci fizeni je ukonleno vystavenim predavaciho protokolu obsahujiciho potvrzeni
o fadném preddni Pfistroje a specifikaci provedenych testd (déle jen ,Predavaci protokol”) s
témito povinnymi néleZitostmi:

* Udaje o Prodavajicim, Kupujicim a subdodavatelich,

* popis Pfistroje, ktery je pfedmétem predani a pFevzeti véetné sériového/vyrobniho
Lisla a soupisu komponent

* provedené zkusebnitesty: druh, doba trvani, dosazené parametry,

® seznam technické dokumentace véetn& manualu,

* vyhrada Kupuijiciho tykajici se drobnych vad a nedodglka,

¢ urceni data zahajeni zkuebni doby k ovéfeni dalSich parametrl (dale jen ,Zkusebni

provoz”), neshodnou-li se strany na uéeni data, zahdji se zkusebni provoz ve |hiité 3
dnl ode dne ukonéeni $koleni zaméstnanci Kupujiciho.
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o prohlaseni Kupujiciho, zda dodévku pFebira nebo neprebira,
e datum podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dodavky;
Pfedani Pfistroje nezbavuje Prodavajiciho odpovédnosti za Skody vzniklé v disledku vad.

Kupujici neni povinen prevzit Pfistroj, ktery by vykazoval vady a nedodélky, byt by samy o
sobé ani ve spojeni s jinymi nebranily fadnému uZivani Pfistroje. NevyuZije-li Kupujici svého
prava nepfevzit Pfistroj vykazujici vady a nedodélky, uvedou Prodavajici a Kupujici
v Pfedavacim protokolu soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné zplhsobu a terminu jejich
odstranéni. Nedojde-li v Pfeddvacim protokolu k dohodé mezi Smluvnimi stranami o terminu
odstranéni vad plati, Ze tyto vady maji byt odstranény ve lhité 48 hodin ode dne pfedani a
prevzeti Pfistroje.

SKOLENi ZAMESTNANCU KUPUJICIHO

Prodévajici se zavazuje zaskolit alespoii 4 zaméstnance Kupujiciho po dobu trvani 2 dnll pred
zahdjenim ZkuSebniho provozu, nejpozdéji do 7 dnii ode dne pfedani Piistroje.

Skolenim se rozumi poskytnuti vykladu o konstrukci a funkci Pfistroje, prfedvedeni obsluhy
Pfistroje vCetné postupl viech rutinnich méfeni a ddriby Pfistroje vykondvanych obsluhou
Pfistroje, metodické vedeni a kontrola $koleného pracovnika/i p¥i praktickém nacviku obsluhy
a Udrzby vykonavané obsluhou Ptistroje.

ZKUSEBNI PROVOZ

Po pfedani Pfistroje dle ¢lanku 10. a zaskoleni obsluhy zah&ji Kupujici 30-ti denni Zkugebni
provoz.

Zkusebni provoz slouzi k prokazani splnéni technickych parametrt dle Piloh & 1 a 2 Smlouvy
a jinych parametr( Pfistroje, které nelze prokazat provedenim funkéniho testu podie odst.
10.4.

V pribéhu ZkuSebniho provozu je Prodavajici povinen k souéinnosti spodivajici nad ramec
telefonickych konzultaci i poradenstvim na mist8, je-li to nezbytné.

O uspéSném provedeni ZkuSebniho provozu Smluvni strany vystavi Zavéreénou zpravu o
ZkuSebnim provozu (dale jen ,Zavéreénd zprava“).

Zavérecna zprdva musi byt podepsana obéma Smluvnimi stranami a musi obsahovat
vyjadFeni, Ze Pfistroj funguje fadné a je bez vad a nedodé&lkd.

Soucasti Zavére¢né zprévy je soupis provedenych kontrolnich experimentd deklarujici
technickeé specifikace a plnou funkci Pfistroje.
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ZAJISTENI TECHNICKE PODPORY FORMOU KONZULTACH

Prodavajici je povinen poskytovat Kupujicimu bezplatné konzultace a technickou podporu
vztahujici se k pfedmétu plnéni po dobu trvéni zaruéni doby. Prodavajici se zavazuje poskytnout
Kupujicimu konzultace a technickou podporu vztahujici se k predmétu plnéniiv pozaruéni dobé.

ZASTUPCI, OZNAMOVANG:

Prodavajici zmocnil tyto zastupce odpovédné za fizeni realizace dodavky Ptistroje a ke
komunikaci s Kupujicim:

Ing. Martin Kle¢ka

e-mail: klecka@lao.cz

tel. +420 241 046 810
Kupujici zmocnil tyto zastupce odpovédné za komunikaci se Prodavajicim pfi realizaci dodéavky
a ke komunikaci s Prodavajicim:

Ing. Jan Lan¢ok, Ph.D.

e-mail: lancok@fzu.cz

tel. +420 266 05 2645
Veskera ozndmeni ucinéna mezi Smluvnimi stranami podle této Smlouvy musi byt vyhotovena
pisemné a doruéena druhé Smluvni strané osobné (s pisemnym potvrzenim o prevzeti) nebo
doporucenym dopisem (na adresu Kupujiciho), & jinou formou registrovaného postovniho
nebo elektronického styku s elektronickym podpisem na adresu e-podatelna@fzu.cz
v pfipadé Kupujiciho a klecka@lao.cz v p¥ipadé Prodavajiciho.
Ve vécech odbornych nebo technickych (jednani o predvedeni Pfistroje, ozndmeni potreby
zéru¢niho, mimozaruéniho a pozaruéniho servisu apod.) je pfipustna elektronicka komunikace
prostrednictvim zastupci ve vécech technickych na e-mailové adresy uvedené v odst. 14.1 a
14.2.

UKONCEN{ SMLOUVY, VY$$i MOC:

Tuto Smlouvu Ize ukonéit splnénim, dohodou Smiuvnich stran nebo odstoupenim od Smlouvy
z diivodil stanovenych v zakoné nebo ve Smlouvé.

Kupujici je opravnén od Smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankci na jeho strané, nastane-li
néktera z niZe uvedenych skuteénosti:

a. Pfistroj nebude dodan dle odst. 5.1 Smlouvy

b. pfFi pfedavani PFistroje nebudou spinény technické parametry dle pozadované technické

specifikace a podminky dle v P¥ilohy &. 1 -2a) a Pfilohy . 2 -2b) a technickych norem nebo
tento nedostatek bude zjistén v priibéhu Zkugebniho provozu,
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¢. vyjdou najevo skuteénosti svédCici o tom, ze Prodavajici nebude schopen Ptistroj dodat,
d. Prodavajici nebude spliiovat kvalifikaéni pfedpoklady die Zadévaci dokumentace,

15.3  Prodévajici je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé Ze Kupujici je v prodleni se
zaplacenim faktury del$im nez 3 mésice.

15.4  Uginky odstoupeni od Smlouvy nastavaji dnem doruéeni pisemného ozndmeni jedné Smluvni
strany o odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané. Strana, které bylo pfed odstoupenim
od Smlouvy poskytnuto plnéni druhou stranou, toto plnéni vrati.

15.5  Za okolnost vylu€ujici odpovédnost se povaZuje pfekaika, jeZ nastala nezavisle na vili povinné
Smluvni strany a bréni ji ve spInéni jeji povinnosti, jestlize nelze rozumné piedpokladat, e by
povinna Smluvni strana tuto prekdzku nebo jeji nasledky odvratila nebo prekonala, a dale, ze
by v dobé vzniku zavazku tuto prekdzku predvidala. Odpovédnost nevylucuje prekazka, ktera
vznikla teprve v dobg, kdy povinna Smluvni strana byla v prodleni s plnénim své povinnosti,
nebo vznikla z jejich hospodafskych pomérd. Uginky vylucujici odpovédnost jsou omezeny
pouze na dobu, dokud trva prekdzka, s niZ jsou tyto u&inky spojeny.

15.6  Nastane-li pfipad vy33i moci, budou terminy stanovené Smlouvou prodlouieny o dobu

odpovidajici dobé trvani pfipadu vy3si moci.

16. POJNSTENI

Prodavajici se zavazuje pojistit ZboZi proti veskerym rizikim, a to ve vysi ceny Zbo#i a po dobu
vymezenou zahajenim prepravy aZ do predani Kupujicimu. V pfipadé poruseni této povinnosti
odpovida Prodavajici za vzniklou $kodu. Prodavajici je povinen na #adost Kupujiciho pozadované
pojisténi dolozit.

17. ZARUKA, POZARUCNI A MIMOZARUCNI SERVIS

17.1  Prodavajici poskytuje Kupujicimu zaruku za jakost po dobu 24 mésicti na dodany Ptistroj jako
celek a po dobu 60 mésici na laserové diody. Zaruka za jakost potind béiet dnem
nasledujicim po podpisu Zdvére€né zpravy o Zkusebnim provozu dle odst. 12.4.

17.2  Prodavajici se zavazuje zajistit bezplatny servis a pravidelné servisni prohlidky v rozsahu
stanoveném vyrobcem, nejméné viak 2x roéné, po celou dobu zaruéni doby dle této Smlouvy,
vCetné oprav, dodavky nahradnich dilli a dopravy a préace servisniho technika.

17.3  Zjisti-li Kupujici zdvadu, vyzve Prodavajiciho k jejimu odstranéni na adrese: servis@lao.cz.
Prodavajici je povinen do 48 hodin od pfijeti oznameni vadu kvalifikované posoudit a
navrhnout feSeni, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

17.4  Prodavajici je povinen odstranit vady uplatnéné v zaruéni dobé ve |hité 7 pracovnich dni ode
dne pfijeti reklamaéniho oznameni. V pfipadé vady nikoli béiné je Prodavajici povinen
provést opravu v dobé obvyklé charakteru vady a dle toho stanovit termin predani opravené
véci. Néklady souvisejici s opravou véetné ptepravného a cestovného vzdy hradi Prodavajici.
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Opraveny Pfistroj pfeda Prodavajici Kupujicimu na zékladé predavaciho protokolu o opravé
vady (déle jen ,Protokol o opravé vady“} obsahujictho potvrzeni obou Smluvnich stran, Ze
Pfistroj byl zbaven vad.

Na opravenou &ést zboiZi se vztahuje zaruéni doba dle odst. 17.1 a poéind béiet dnem
odstranéni vady Pfistroje dokumentovaného podpisem Protokolu o opravé vady opravnénymi
zéstupci obou Smluvnich stran.

Vykazuje-li Pfistroj vady, pro které jej nelze prokazatelné uZivat vice jak 60 dn(i (doba zavad)
béhem 3esti po sobé jdoucich mésicti zaruéni doby, je Prodavajici povinen odstranit vadu
dodénim nového Pristroje bez vady dle § 2106 odst. (1) pism. a) OZ a neutini-li tak ve Ihité 4
mésicl ode dne vyzvy, vratit Kupni cenu.

Prodavajici prohladuje, Ze zajisti mimozaruéni servis po dobu trvéni ziruky a pozaruéni servis,
jehoi délka je omezena uplynutim 5 let ode dne nasledujiciho po uplynuti zaruky; servisni
podminky jsou totoiné s ustanovenimi tohoto &ldnku s vyjimkou bezplatnosti. Cena servisu
nesmi piekrocit cenu abvyklou pro pinéni obdobného druhu.

Kupujici md nédrok na Ghradu 1.000,-K¢ za kazdy den, po ktery nemohl PFistroj pro vadu
podlehajici zaruéni opravé pouZivat vdob& bé&hu zaruéni doby potinaje 15. dnem po
uplatnéni zaruéni vady.

SMLUVNI POKUTY

Kupujici je opravnén uplatnit vii&i Prodavajicimu smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z Kupni Ceny za
kaZdy den prodleni s pfedanim Pfistroje dle &ldnku 10.6. této Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy dle odst. 15.2 pism. b. Smlouvy je Kupujici opravnén
uplatnit viigi Prodavajicimu smluvni pokutu ve vy3i 30% Kupni Ceny.

Kupujici je povinen zaplatit Prodavajicimu smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z dluiné Eastky za
kaZdy zapocaty kalendaini den prodleni v piipad& prodleni s Ghradou Kupni Ceny.

Smluvni pokuta je splatnd do 30 dnd ode dne vyzvy k zaplaceni.

Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéeny naroky smluvnich stran na nahradu Skody, poufZiti
ustanoveni § 2050 OZ je vylouéeno.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy ¢&i z pravnich vztah s ni souvisejicich budou Smluvni strany
fedit jednanim. V p¥ipadé, e nebude moiné spor urovnat jednanim ve [hité 3edesati (60) dn,
bude takovy spor rozhodovat na navrh jedné ze Smluvnich stran soud v Ceské republice, jehoi
mistni pFisluSnost je uréena sidlem Kupujiciho.
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20. AKCEPTACE PRAVIDEL PROJEKTU

20.1

20.2

20.3

204

Prodavajici je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e) zakona ¢.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Prodavajici je povinen poskytnout objednateli veskeré doklady souvisejici s pfedmétem pinéni
dle této Smlouvy, které si vyzadaji kontrolni organy.

Prodavajici je povinen umoinit vstup do objektl a na pozemky souvisejici s projektem a jeho
realizaci povéfenym osobdm RO zafazenym do Magistratu hl. m. Prahy, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvydiiho kontrolniho Gfadu a dalgich
opravnénych orgdna statni spravy.

Prodavajici je oprévnén za podminek dle zékona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve
znéni pozdéjsich predpisd, plinit kteroukoli &ast této Smlouvy pomoci subdodavatele.
Vtakovém pfipadé je Prodavajici povinen zajistit, aby byl kazdy jeho subdodavatel povinen
plnit povinnosti dle odst. 20.1-20.3.

1. ZAVERECNA A JINA UJEDNANI

21.3

21.4

21.5

21.6

Smlouva predstavuje tiplnou a ucelenou smlouvu mezi Kupujicim a Prodavajicim.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy pozdéji ukaze nebo bude uréeno jako neplatné,
neucinné nebo nevynutitelné, pak takovd neplatnost, neltinnost nebo nevynutitelnost
nezplsobuje neplatnost, neté¢innost nebo nevynutitelnost Smilouvy jako celku. V takovém
piipadé se Smluvni strany zavazuji bez zbyteéného prodleni nahradit po vzajemné dohodé
neplatné, netcinné nebo nevynutitelné ustanoveni Smlouvy novym ustanovenim, je7 nejblize,
v rozsahu povoleném prévnimi predpisy Ceské republiky, odpovidd umyslu Smluvnich stran
v dobé uzavieni této Smlouvy.

Tato Smlouva nabyvaé platnosti a G¢innosti dnem svého podpisu opravnénymi osobami obou
Smluvnich stran.

Tuto Smlouvu Ize doplnit nebo ménit vyluéné formou pisemnych oéislovanych dodatk,
opatfenych ¢asovym a mistnim urenim a podepsanych opravnénymi zastupci Smluvnich
stran. Smluvni strany ve smyslu ustanoveni § 564 OZ vyslovné vyluduji provedeni zmén
Smlouvy v jiné formé.

Tato Smlouva je sepsana ve &tyfech (4) vyhotovenich, z nich? kaZdé vyhotoveni m4 povahu
origindlu. Kazdd ze Smluvnich stran obdr3i po dvou (2) vyhotovenich.

Nedilnou souéasti Smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1:  Zadavaci dokumentace
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Ptiloha & 2: Technicka specifikace
a) Technicka specifikace Kupujiciho k PFistroji
b) Nabidka Prodavajiciho vrozsahu c¢asti, ktera technicky popisuje Pfistroj
vietné vyjadieni k hodnoticimu kritériu B.

w
L]
*

EVROPSKA UNIE

21.7  Prodavajici se zavazuje, Ze po dodani Pfistroje dle této Smlouvy poskytne Kupujicimu
soucinnost, aby Kupujici mohl dostat svym povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho
Zadost poskytne seznam subdodavateld, jimZ bylo za pInéni subdodéavky uhrazeno vice nei

10% z Kupni Ceny.

21.8  Smluvni strany stvrzuji Smlouvu svymi podpisy na dikaz souhlasu s celym jejim obsahem.

VPrazedne 30.4. 2014

Za: Fyzikélnilﬁstav AV CR, v. v. i.

A i

Jméno! prof. Jan Ridky, D}éc
Funkce: feditel

/ 1.1
4" . ‘/-'z"f /4
LUKy dned/-%- 2014

Za: LAO — primyslové systémy, s.r.o.

Py

Jméno:  Ing. Martin Klecka
Funkce: jednatel spoleénosti

LAO -prumysloveé systémy, s.r.o.
3 Na Flofe 1328/4
7\ 143 00 Praha 4
) tel.: 241 048 800
fax: 241 046 850

C225708612 @
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ZADAVACi DOKUMENTACE
dle ust. § 44 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
(déle jen ,zakon“ & ZVZ")
Pro zpracovani nabidky k podlimitni vefejné zakazce na dodavky
zadavané ve zjednodugeném podlimitnim Fizeni dle § 38 zakona
$ hazvem:
Opticka litografie
Zadavatel: FyzikaIni ustay AV CR, v.v.i.
1
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1. NAZEV VEREJINE ZAKAZKY

| Nazev vefgjné zakazky:

'Op_tické Iiiograﬁe

|

| 2. IDENTIFIKAGNI UDAJE ZADAVATELE

Obchgdr’n ﬁrma'rlebo r'1ézev / obchodnf firma Fyzikalni stav AV R, v. v. i.
| nebo jméno a pfijmeni: S
| Sidlo/mivs'to podnlkém / misto trvalého Na Slovance 1989/2. 182 21 Praha 8
| pobytu (pfip. doruéovaci adresa):
| 1C: 68378271
opravnéna j tj Gi za .
Osoba opravnéna jednat jménem ¢&i prof, Jan Ridky, DrSc., feditel
| zadavatele:
' Kontakini osoba: Mgr. Vaclav Kafka
Telefon, e-mail; | +420 266 05 2751, kafkav@fzu.cz
3. KLASIFIKACE PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY B
Druh vefejné zakazky: vefejna zakazka na dodavky
Druh zadévaciho Fizeni: zjednodus$ené podlimitni fizeni
| Nazev | CPV - ]
Laporatorm, optické a pfiesné pfistroje a zafizeni 38000000-5
_(mimo skel) S | I _—
| Optické pfistroje 38600000-1 |

4._PREDPOKLADANA HODNOTA VEREJNE ZAKAZKY

Predpoklddana hodnota verejné zakazky:

4.280.000,- K& bez DPH

Pfedpokladana hodnota vefejne zakazky je stanovena jako limitni a nejvyse pfipustna. Nabidka s vy&si
nabidkovou cenou bude vyfazena a uchazeé vyloucen ze zadavaciho fizeni.

5. VYMEZEN| PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Pfedmétem poptavky je dodani pfistroje pro optickou litografi
ktery je vhodny pro vyzkumné Ucely. PoZadované minimal
vybaven CCD kamerou pro in-situ sledovani vytvafenych str

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
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pocitatem v&etné odpovidajiciho softwaru. Pfistroj bude vyuzivan pro vytvéfeni struktur v anorganickych a
organickych materidlech. Sougasti dodavky je také systém pro vytvareni vrstev fotorezistu.

V ramci dodavky je poZadovana také instalace, zprovoznéni a piedvedeni systému véetné zasgkoleni
obsluhy. B&hem instalace budou deklarované parametry demonstrovény a prokazano tak jejich dosazent.
Dodany pfistroj a véechny jeho soudasti mus/ byt nové, nepouzité.

Misto plnéni vefejné zakazky: Fyzikaini Ustav AV &R, v.v.i., Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
mistnost 1.30 v budové Sekce optiky

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni: duben 2014
Pfedpokladany termin ukonéeni piné&ni: srpen 2014

Pfedmét pinéni vefejné zakazky je detailné vymezen zavaznym navrhem smlouvy, ktery tvofi pfilohu &. 1
této zadavaci dokumentace.

6. TECHNICKE PODMINKY DLE § 45 ZAKONA, JE-LI TO ODUVODNENG. PREDMETEM VEREJNE |
ZAKAZKY

Technické podminky jsou vymezeny v z&vazném navrhu smlouvy, ktery tvofi pfilohu &. 1 této zadavaci
dokumentace

7. OBCHODNI PODMINKY, VEETNE PLATEBNICH PODMINEK, PRIPADNE TEZ OBJEKTIVNICH
__PODMINEK, ZA NICHZ JE MOZNO PREKROCIT VY$§I NABIDKOVE CENY

Zavazné obchodni podminky v&. platebnich podminek a objektivnich podminek, za nichz je mozno prekrodit

vysi nabidkové ceny, jsou uvedeny v zavazném navrhu smlouvy, kiery tvofi pfilohu &. 1 t&to zadévac!
dokumentace.

7.1 Pozadavek zadavatele na pojisténi odpovédnosti za §kodu zpusobenou dodavatelem tieti osobé&

PoZadavek zadavatele na poji§té&ni odpovédnosti za $kodu zplsobenou dodavatelem tfeti osobé je uveden v
zavazném navrhu smiouvy, ktery tvofi pfilohu &. 1 této zaddvaci dokumentace.

8. POZADAVKY NA VARIANTY NABIDEK

Zadavatel nepfipousti varianty nabidek.

9. POZADAVKY NA ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

PoZadavky na zplisob zpracovani nabidkove ceny jsou stanoveny v zavazném névrhu smlouvy, ktery tvofi
pfilohu &. 1 této zadavaci dokumentace.

Daisi pozadavky:

¢ Nabidkova cena bude uvedena v CZK.
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¢ Nabidkova cena bude zahrnovat vedkeré nakiady uchazede spojené s plnénim pfedmétu vefejné
Z2akazky.

~10. POZADAVKY NA KVALIFIKACI B - -
Podrobna specifikace pozadavkl zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikaéni dokumentaci, ktera
tvofi pfilohu & 2 této zadavaci dokumentace. Kvalifikaéni dokumentace upravuje podrobnym zplisobem
vymezeni a zplsob prokazani kvalifikagnich predpokiadd.

_11. ZPUSOB HODNOCENI NABIDEK

Zakladnim kritériem hodnoceni je ekonomicka vyhodnost nabidky.

Nabldky uchazect, které splni viechny minimalni technické parametry, budou hodnoceny nasledovné:

Pro hodnoceni nabidek pouZije hodnotici komise bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100 bodl. Kazdé
jednotlivé nabidce je dle dilétho hodnoticiho kritéria pridélena bodova hodnota, ktera odrazi Uspésnost
predmétne nabidky v ramei dil&tho kritéria. Body za jednotliva dili kritéria se nasledné seétou.

Jako nejvhodnéjsi bude hodnotici komisi hodnocena nabidka, kterd ziska na zakladé vyse uvedeného
postupu nejvyssi poget bod.

Jednotlivym dildéim hodnoticim kritériim jsou zadavatelem stanoveny body dle jejich dalezitosti pro konkrétni
zadavaci fizeni tak, e jejich souget je celkem 100.

Diléi hodnotici kritéria:
A. Celkova nabidkova cena bez DPH maximaini pocet bod( 60
B. Technické parametry maximalni poget bod(i 40

Ad A.) V ramci dil€iho hodnoticiho kritéria A bude hodnocena celkova vy$e nabidkové ceny za celé plnéni

pfedmétu vefejné zakazky v K& bez DPH. Pidéleni bodd konkrétni nabidce bude stanoveno nasledujicim
zplisobem:

nejnizsi nabidkova cena v K& (bez DPH)
pocet pfid&lenych bodii = 60 X -—------ -

nabidkova cena hodnocené nabidky v K& (bez DPH)

Ad B.) Vramci dilgiho hodnoticiho kritéria B budou hodnoceny technické parametry nabizeného pinéni,
konkrétné:

a) Rozliseni litografu - maximaini po&et bodd 25
b) Primérna rychlost zapisu pfi rozligeni minimalng 5 um - maximain{ po&et bodd 10

) Moznost pristroje pracovat s wafery, které jsou ohnuté nebo maji sklonény povrch - maximaini pocet
bodi 5
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Hodnoceni v ramci dilé¢iho hodnoticiho kritéria B bude probihat nasledujicim zplisobem:

a) Rozlideni litografu

Lep8i nebo roven =0.6 um 25 bod(
VE&i§i nez > 0.6 um 0 bodl

b) Prdmérna rychlost zapisu pfi rozliseni 5 um:

2 180mm2/min 10 bodl
2 140mm2/min 5 bodl
2 100mm2/min 0 bodl
¢) Moznost piistroje pracovat s wafery, které jsou ohnuté nebo maji skion&ny povrch
ANO  5Sbodi
NE Obodu

Uchazet se jednoznaéné vyjadri k vy$e uvedenym technickym parametriim a uvede udaje, které jsou
pfedmétem hodnoceni, do navrhu Smiouvy.

Uchaze¢ neni opravnén podminit jim navrhované udaje, které jsou predmétem hodnocenl, dal§i podminkou.
Podminéni nebo uvedeni né&kolika rozdilnych hodnot je divodem pro vyfazeni nabidky
a vylouCeni uchazede ze zadavaciho fizeni. Obdobné bude zadavatel postupovat v pfipadé, Ze dojde
k uvedeni hodnoty, ktera je pfedmétem hodnoceni, v jiné veliting &i formé, nes zadavate! stanovil.

12. POZADAVEK NA POSKYTNUTI JISTOTY

Zadavatel jistotu nepozaduje.

13. PODMINKY A POZADAVKY PRO ZPRACOVANI NABIDKY

13.1.  Nabidka bude predloZena v originale a v jedné kopil v pisemné formé a dale rovnés v elektronické
formé na vhodném médiu (CD), v &eském nebo angiickém jazyce.

Pozadavek na dolozeni kopie nabidky je pouze doporugujicino charakteru; jeho nesplnéni nebude
povazovano za divod k vyfazeni nabidky a vylougeni uchazete ze zadavaciho fizeni.

13.2. Nabidka nebude obsahovat prepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

13.3. Vsechny listy nabidky v&etn& pifloh budou fadné olislovany vzestupnou &iselnou Fadou
a nabidka bude zaji$téna proti neopravnéné manipulaci.
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13.4. Uchazet pouzZije pofadi dokument() specifikované v nasledujicich bodech t&chto pokynil pro
zpracovanf nabidky:

13.4.1. Kryci list nabidky.
Na krycim listu budou uvedeny nasledujici Udaje: nazev verejné zakazky, identifikadni udaje
zadavatele, identifika&ni tdaje uchazede (vCetn& osob zmocnénych k dal§im jednanim),
nabidkova cena v poZadovaném Clenéni, datum a podpis osoby opravnéné jednat za
uchazece.

13.4.2. Obsah nabidky.
Nabidka bude opatfena obsahem s uvedenim Cisel stranek u jednotlivych oddilt (kapitol).

13.4.3. Podepsany z4vazny navrh smiouvy.

Soutésti zadavacich podminek Je zavazny néavrh smlouvy. Uchazed pouze dopini
pozadované chybgjici udaje vé. poZadovanych pfiloh a smiouvu podepsanou oscbou
oprévnénou jednat jménem &i za uchazede u&ini soucasti nabidky jako Zavazny navrh
smlouvy. Smlouva musi po obsahové strance odpovidat obsahu nabidky uchaze&e. Pokud
smlouva nebude odpovidat ostatnim &astem nabidky uchazete, bude tato skutenost
divodem pro vyfazeni nabidky a vylou&eni uchazeée. Pokud jedna jménem &i za uchazege
jind osoba odli&na od osoby opravnéné jednat, musi byt soucasti zavazného navrhu
smlouvy pind moc opravnujici tuto osobu k jednani. Tato pina moc musi byt prediozena
v origindle nebo v ufedné& ovéfené kopii.

13.4.4. Doklady a dokumenty k prokazani spinéni kvalifikace.

13.4.5. Doklady pozadované v souladu s § 68 odst. 3 zakona:

¢ Seznam statutarnich organa nebo clend statutarnich organd, ktefi v poslednich 3 letech od
konce Ihiity pro podani nabidek byli v pracovnépravnim, funkdnim & obdobném poméru u
zadavatele podepsany osobou opravnénou jednat jménem & za dodavatele;

¢ ma-li dodavatel formu akciove spolecnosti, seznam vlastnikd akcif, jejichZ souhrnna
jmenovitad hodnota pfesahuje 10 % zakiadniho kapitalu, vyhotoveny ve Ihiit& pro podani
nabidek podepsany osobou opravnénou jednat jménem & za dodavatele;

* prohlaseni uchazege o tom, 2e neuzaviel a neuzavfe zakézanou dohodu podie zvlastniho
pravniho predpisu v souvisiosti se zadavanou vefejnou zakézkou podepsany osobou
opravnénou jednat jménem &i za dodavatele.

Vzor &estného prohidseni die § 68 odst. 3 ZVZ zadavatel poskytuje ptilohou zadavaci
dokumentace.

13.4.6. Ostatni doklady a dokumenty pozadované zadavatelem.

14. OSTATNI INFORMACE L ——— e ]

141. Uchazeé nema pravo na nahradu nakladg spojenych s (&asti ve velejné zakazee.
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14.2. Nabidky se uchaze€im nevraceji a zUstavaji zadavateli jako soudast dokumentace o zadani
vefejné zakazky.

14.3. Podanim nabidky uchaze¢ stvrzuje, Ze se v piném rozsahu seznamil se zadavaci dokumentac
vetné vSech pfiloh k této vefejné zakazce, Ze je mu jejich zadani srozumitelné a jasné, pred
podanim nabldky si vyjasnil veskera sporna ustanoveni nebo technické nejasnosti a s podminkami
zadani souhlasi a respektuje je.

14.4. Podanim nabidky uchazet stvrzuje, e je vazan celym obsahem pfedlozené nabidky, a to po celou
dobu b&hu zadavaci thity.

14.5. Zadavatel si vyhrazuje pravo ovéfit informace obsazené v nabidce u tfetich osob.

14.6.  Pokud zadavatel zrusi zadavac! fizeni, nevznika dodavatelam v zadavateli jakykoliv narok.

14.7.  Vybrany dodavatel bude dle pravidel operagniho programu osobou povinnou spoluplsobit pfi
vykonu finan&ni kontroly dle § 2e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdé&jsich
predpis(.

15. DODATEENE INFORMACE K ZADAVACIM PODMINKAM

Zadost 0 dodate&né informace k zadavacim podminkam je mozno doruit pisemné (e-mail, posta) nejpozdaji
$ pracavnich dnG pfed uplynutim IhGty pro podani nabidek, kontaktni osoba: Mgr. Vaclav Kafka, tel:
+420 266 05 2751, e-mail: kafkav@fzu.cz.

Zadavatel stanovuje, Ze pro pravni jistotu zadavaciho Fizeni musi byt vegkera komunikace se zadavatelem

realizovana pouze pisemnou formou (e-mail, posta). Jakykoliv jiny zplisob (napt. osobni jednani, telefonicky)
je vylouden.

Dodatetné informace k zadavacim podminkam véetné pfesného znéni poZadavku budou odeslany
nejpozdéji do 3 pracovnich dni ode dne dorueni pozadavku dodavatele die § 49 odst. 1 zakona.
Dodatetné informace k zadavacim podminkam véetna pfesného znénl pozadavku budou uvefejnény

stejnym zplUsobem, jakym zadavatel uvefejnil textovou &ast zadavaci dokumentace nebo kvalifikaéni
dokumentaci.

16. VYHRAZENE PRAVO ZADAVATELE

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovenimi § 60 odst. 2 zakona, § 76 odst. 6 zakona a § 81 odst. 4
zakona, Zze Rozhodnuti o vylouZenl uchazede a Oznameni o vybéru nejvhodn&jsi nabidky oznami jeho
uvefejnénim na profilu zadavatele; v takovém pfipadé se Rozhodnuti o vylougeni uchazee, Oznémeni o
vybéru nejvhodnéjsi nabidky povazuje za doruené okamzikem uvefejnéni na profilu zadavatele.

EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVOJ
PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VAS! BUDOUCNOSTI



PRA|HA
0 P P PRA|GUE

OPERACNI PROGRAM PRAHA PRA|GA
K KONKURENCESCHOPNOST PRA|G |

17. DALSI CASTI ZADAVACI DOKUMENTACE - PRILOHY

e Priloha &. 1 —Zavazny navrh smlouvy
¢ Priloha &. 2 — Kvalifikaéni dokumentace
¢ Pfiloha &. 3 - Cestné prohlaseni dle § 68 odst. 3 ZVZ (vzor)

* ¥ %
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e Pfiloha & 4 - Cestné prohlaseni k prokazani spinéni kvalifikaénich predpokiadil (vzor)

V Praze dne 31. 3. 2014

7 o S
A 1 & =
el SN Tre e

prof. Jdn Ridky. DrSc., feditel 7
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Fyzikaini dstav AV CR, v. v. i.

»Opticka litografie”

Pfiloha €. 2 a) - Technicka specifikace Kupuijiciho k pfedmétu pinéni:

Optickd litografie

Ucel zafizeni

Ucelem poftizovaného zafizeni Je vytvafeni definovanych struktur s rozligenim alespont 1 mikrometr
metodou pfimé optické litografie s vyuZitim piimého zapisu laserovym paprskem. PFistroj bude
vyuZivdn pro vyzkumné uCely a musi byt maximalné flexibilni pro vytvareni malych sérii riznych
struktur ve vrstvach fotorezistu. Pofadované minimalni rozliseni je 1 mikrometr. PFistroj musi byt
vybaven CCD kamerou pro in-situ sledovéni vytvdfenych struktur, stolem s pasivni izolaci vibraci a
fidicim poéitatem v&etnd odpovidajiciho softwaru. PFistroj bude vyuzivan pro vytvéreni struktur
v anorganickych a organickych materidlech. Sou&asti doddvky je také systém pro vytvéreni vrstev
fotorezistu.

V ramci doddvky je poZadovana také instalace, zprovoznéni a pfedvedeni systému véetné zaskoleni
obsluhy. B&hem instalace budouy deklarované parametry demonstrovany a prokizano tak jejich
dosaZeni.

Pfedmétem zakazky je zafizeni, které vsouladu s § 46 odst. 4 ZVZ zahrnuje nasledujici souéasti
a spliuje technické podminky:

* Litograficky systém s p¥imym optickym zapisem

* Musi zahrnovat nékolik laser generujici zafeni v UV oblasti (napf. 405nm) umozriujicich
paralelni rezim za G¢elem zkraceni expozicni doby.

* Systém musi nabizet moznost rozsifeni (v budoucnu) o IR laser, ktery umoZni nastaveni pro
oboustranné vytvareni struktur na kfemikovych podlozkach

* Rozliseni systému musi byt min. 5um v béZném rezimu a min. lpm v reZzimu s vysokym
roziisenim.

®  Systém musi umozriovat ,wide field” pozorovani vzorku.

* Automaticky zaostfovaci systém (autofocus) s vysokou pfesnosti nastaveni na existujici
struktury na povrchu vzorku

* Detektor pro laserovy skenovaci mikroskop a kalibraci systému
* Kryt systému zajistujici teplotni stabilizaci vnitinich komponent

* Antivibraéni stlil zamezujici pfenos vibraci z podlahy do systému
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* Ridici jednotka (véetné Fizeni polohovéni) a PC pro obsluhy
* Ter¢ pro sefizovani a kalibraci
*  Ridici software

® Vakuové pumpa s vedenim umoznujici Eerpéni systému z druhé mistnosti (pumpa a systém
mohou byt stavebng oddéleny)

® Primérna zapisovaci rychlost (pfi standardnich rozmeérech exponované plochy 200x200mm,
standardni kvality a pfi poufZiti rastrovaciho rezimu) min. 100mm2/min pfi 5um rozli$eni nebo
min. 4mm2/min pfi 1um rozligeni.

2

* Moznost pouiti waferi“o velikosti a7 100x100mm, a také mo3nost pouziti sub-
milimetrovych fragmentt

* Zapisovaci oblast a7 100x100mm

* Maximaini pousitelna tlougtka vzork( min. 5Smm

* Zapisovaci oblast nesmi mit omezeni v rozich

® Vzorky jsou fixovany vakuovou pfisavkou (vakuum chuck)

* Automatické vyhodnocovani tloustky vzorku podél 0sy X a y v rastu véetné identifikace
jakéhokoliv vybouleni (fitovdni kvadratickou funkci) nebo sklonu (fitovéni linedrni funkci)

* Systém by mél umozriovat korekci sklonu vzorkuy (wedge), ohybu vzorku (bow). Korekce musi
byt aplikovana jeéts pfed zahajenim expozice

®  Systém musi pracovat s elektroniku rozli$ujici 128 Grovni Sedé Zmapovanych do 0-255
pixelové hodnoty

¢ Systém musi umozfiovat refim XY rastrovani a ddle resim vektorové expozice
* Kjednotlivym expozi¢nim dloham musi byt mozné nastavit rtizné expozi¢ni reZimy

® Program umoZAujici sestavovani uloh (job list builder) musi umoziovat automatické
generovani expozi€nich priibéhe

* Davkovani mnoZstvi ozateni a gradient zaostieni musi byt nastavitelné podél os x a yvdaném
rastu

Pfistroj pro vytvaieni vrstey fotorezistu Spiccoater — bude souéasti dodavky a musij spliiovat
nasledujici parametry:

* Rychlost otacek min. v rozsahu 60 - 10000rpm
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* Zrychieni otd¢eni min. v rozsahu 1 aZ 12000rev/sec2
* Vestavénd vakuova pumpa

® Moinost manudiniho tizeni

* PIné Fiditelné pfes pC (pfes port RS-232)

* Bezpetnostni inter-lock krytu komory

*  Soucasti dodédvky musi byt PC a Fidici software (na platformé mMs Windows)
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Priloha &. 2 a)

Opticka litografie

Véc : Technicka specifikace a popis optického litografu

Identifikace uchazeée :

obchodni jméno: LAO - prumyslové systémy, s.r.o
spolecnost je zapsana v OR u méstského soudu v Praze, odd.C, viozka 62830

sidlo : Na Flofe 1328/4, 143 00 Praha 4 - Modrany
ICO : 25705512
DIC : CZ25705512

bankovni spojeni : UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Cislo uétu (CZK): 3701084001/2700

zastoupena: panem Ing. Martinem Kle¢kou
jednatelem spoleénosti

tel. : 241 046 800

fax : 241 046 850

e-mail : laser@lao.cz

odpovédna osoba : Ing. Martin Kledka

tel. : 241 046 810

fax : 241 046 850

e-mail ; klecka@lao.cz



Cenova nabidka :

Cena za kompletni dodavku je uvedena v K¢ a to v nabidce NA20140224.
Nabidka je ¢lenéna na ceny za jednotlivé komponenty. Dale Je tam uvedena celkova cena
dodavky bez DPH a véetné DPH.

Nabidka je uvedena jako pfiloha této technickeé specifikace a zahrnuje naklady na
dopravu na misto uréeni, instalaci a zaskoleni obsluhy v ramci instalace systému i
ostatni souvisejici nakiady. Uvedené ceny jsou nejvyse pripustné.

Technické parametry zarizeni :

Jedna se o opticky litograf MicroWriterll s prislusenstvim. Jde o idealni nastroj pro
vytvareni definovanych struktur s rozliSenim pod 1 mikrometr metodou pfimé optické
litografie s vyuzZitim pfimého zapisu laserovym paprskem. Nabizeny systém v dané
konfiguraci je maximalné flexibilni Pro vytvareni malych sérii rliznych struktur ve vrstvach
fotorezistu, je vybaven CCD kamerou pro in-situ sledovani vytvarenych struktur, stolem s
pasivni izolaci vibraci a Fidicim pocitacem véetné odpovidajiciho softwaru. Souéasti
dodavky je také systém pro vytvareni vrstev fotorezistu.

Nabizené parametry zarizeni — Stanovisko k bodim v pozadované technické specifikacj -
* MicroWriter Il je litograficky systém s primym optickym zapisem

*  Pristroj zahrnuje celkem 18 lasert generujici zareni v UV oblasti na 405nm, 1x laser
s rozliSenim 1 um, 1x laser Pro vysoke rozliseni 0,6 um a 16x laserd s rozlisenim 5
MM umoznujicich paralelni reZim za ucelem zkraceni expoziéni doby.

*  Systém nabizi moZnost budouciho rozsifeni o IR laser pro oboustranné vytvareni
struktur na kiemikovych podiozkach

* Rozliseni systému je 5 Hm v bézném rezimua 1 yma 0.6 MM v reZimu s vysokym
rozlig¢enim.

*  Piistroj zahrnuje CCD kameru, LED osvétleni a mikroskopicky objektiv (4x) pro ,wide
field“ pozorovani vzorky.

*  Pristroj zahrnuje také mikroskopicky objektiv (40x) s kamerou a LED pfisvétienim ve
funkci automatického zaostfovaciho systému (autofocus) s vysokou presnosti
nastaveni na existujici struktury na povrchu vzorku

*  Soudasti je detektor pro laserovy skenovaci mikroskop a kalibraci systému

*  Vlastni pfistroj je zakrytovan s pfistupem do pracovniho prostoru, kryt systému
zajistuje teplotni stabilizaci vnitfnich komponent

* Cely pfistroj je umistén na antivibraénim stole pro zamezeni pfenosu vibraci z
podlahy do systému

*  Ridici jednotka je umisténa v 19" rackové verzi, zahrnuje fizeni veskerého
polohovani a PC pro obsluhu

*  Terc pro sefizovani a kalibraci je souéasti dodavky
*  Ridici software je standardna soudasti sestavy

*  Vakuova pumpa slouzi Pro vytvoreni podtlaku pro uchyceni vzork( v pracovni komore
a je mozZné ji umistit do jiné mistnosti mimo dany pfistroj (pumpa a systém mohou byt
stavebné oddéleny)

P
.



*  Primérna zapisovaci rychlost (pfi standardnich rozmérech exponované plochy
200x200mm, standardni kvality a pfi pouziti rastrovaciho rezZimu) je 180 mm?%min pfi 5
pm rozlideni (turbo mod, kdy funguje 16 laser paralelné) nebo 4 mm%min pfi 1 um
rozliSeni (funguje 1 laser).

*  Pfistroj umoziuje pouziti ~waferll" o velikosti a2 230 x 230 mm, a také moznost pouziti

sub-milimetrovych fragmentd
*  Zapisovaci oblast je az 200 x 200 mm
*  Maximaini pouzitelna tloustka vzorki je 15 mm
* Zapisovaci oblast nema Zadné omezeni v rozich
*  Vzorky jsou fixovany vakuovou prisavkou (vakuum chuck)

* Pfistroj nabizi automatické vyhodnocovani tioustky vzorku podél osy x a y v rastru
v€etné identifikace jakéhokoliv vybouleni (zde se pouziva fitovani kvadratickou funkci
nebo sklonu (zde se pouZiva fitovani linearni funkci)

* Systém zajistuje korekei sklonu vzorku (wedge) i ohybu vzorku (bow). Korekce Ize
aplikovat jesté pred zahajenim expozice, to je standardni nastaveni v ramci procesu.

*  Systém pracuje s elektroniky rozliujici 128 Grovni sedi Zmapovanych do 0-255
pixelové hodnoty

*  Systém umozriuje jak rezim XY rastrovani, tak i rezim vektorové expozice

*  Kjednotlivym expoziénim Gloham je moZné nastavit rizné expozicni rezimy, vie je
nastavitelné v ramci fidiciho sw

* Programové vybavenj umoznuje sestavovani tloh (job list builder) a automatické
generovani expozicnich prib&h

* Je mozné provadét davkovani mnozstvi ozareni a gradient zaostreni, ob& hodnoty
jsou nastaviteiné podél os x a y v daném rastu

Pristroj pro vytvareni vrstev fotorezisty — spincoater, model FR10KPA — bude mit
nasledujici parametry:

*  Rychlost otaéek v rozsahu 60 — 10000rpm

*  Zrychleni otadeni v rozsahu 1 a¥ 12000rev/sec2
*  Vestavéna vakuova pumpa

* Moznost manualniho fizeni

* PIné fiditelné ptes PC (pfes port RS-232)

*  Bezpecnostni inter-lock krytu komory

*  Soucasti dodavky bude PC a fidici software

Dalsi parametry a popis litografu Ize nalézt samostatné v pfiloze této nabidky.

Struény popis nabizené sestavy dle nabidky NA20140224 :

Systém optického litografu zahrnuje :
- Vlastni litograf MicroWriterl| v pozadované konfiguraci
- antivibraéni stdl s pasivni izolaci vibraci



- fidici jednotka s pogitatem véetné odpovidajiciho softwaru,

- Spincoater FR10KPA pro vytvaieni vrstev fotorezistu

- Instalaci, pfedvedeni systému, zaskoleni obsluhy

- zaruku na systém po dobu 24 mésic, na lasery po dobu 60 mésicd
Pljde o dodavku kompletniho systému, ktery se pouze zapoji do el. sité a nebude
vyZadovat zadné dal§i spoluplsobeni ze strany kupujiciho pro viastni provoz.

Instalace a zaruéni podminky :

Zaruka na opticky litograf MicroWriter|| j& 24 mésicl a zahrnuje zaruku na funkei pristroje
a vSechny komponenty s vyjimkou spotfebniho materialu, na vlastni lasery je zaruka 60
mesicu.

Zaruka zacina bé&Zet od instalace systému a podepsani pfedavaciho protokolu.
Dostupnost pozaruéniho servisu i dostupnost nahradnich dill garantujeme po dobu
minimainé 5 let.

Instalace bude provedena technikem firmy LOT-QD a technikem firmy LAO.
Instalace, zprovoznéni a pFedvedeni systému véetné zaskoleni obsluhy (min. 2
osob) je zahrnuta v cené systému. Béhem instalace lze deklarované parametry
demonstrovat a prokazat tak jejich dosazeni.
Instalace a zaskoleni bude celkové trvat 3 pracovni dny, pfitemz vlastni instalace zafizeni
trva cca 1,5 dne. Zbytek je vymezen pro dukladné proskoleni obsluhy:.
Vlastni $koleni bude zahrnovat :

- seznameni obsluhy s jednotlivymi ¢astmi systému, zpUsoby provozu a pouzivani

- zakladni Gdrzba pfistroje

- seznameni obsluhy se softwarem, proskoleni v pouZivani softwaru pro ruzné

zpusoby zapisu, praktické ukazky, pouziti sw v zakladnich i pokrocilych aplikacich

Zaruéni i pozaruéni servis jsou poskytovany firmou LAO primyslové systémy ve
spolupraci s firmou LOT-QD, nabizime zajisténi technické podpory formou konzultaci a
bezplatny servis a servisni prohlidky po dobu zaruéni doby.

Jinak jsme obecné pfipraveni odpovédét jakékoliv Vase dotazy ¢i nabidku v pfipadé
potreby upfesnit nebo doplnit.

V Praze dne 15.4.2014

2Z I o
3 £
Ing. Martin Klecka, jednatel
LAO - pramyslové systémy, s.r.o.

. o i LAC-pri - :
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications

\

Fig. 1MicroWriter ML™

Introduction

MicroWriter ML™ s a flexible photolithography ma-
chine designed for rapid prototyping and small volume
manufacture in R&D laboratories and small clean
rooms.

Conventional opproaches to photolithography are usy-
ally based on exposing through @ chromium-glass mask
manufactured by specialist vendors. In R&D environ-
ments, however, it is often necessary to change the
mask design frequently. Directwrite laser lithography
overcomes this problem by holding the mask in soft
ware. Rather than projecting light through a physical
mask, direct-write laser lithography rasters the sample
beneath a number of computer-controlled lasers, each
pulsing on and off in order draw the pattern fo be
exposed directly onto the photoresist,

MicroWriter ML™ is a new design of directwrite laser
lithography machine which combines the flexibility

of maskless direct writing with high speed and low
cost. Fifteen blue semiconductor lasers work in paral-
lel under computer control o expose rapidly parts of
the wafer that do not require high resolution in a short
space of time. A high resolution laser then automati-
cally returns fo fill in the parts of the wofer that require
higher resolution, resulfing in an optimised balance
between speed and resolution combined with the com-
plete flexibility of being able to change the exposure
design simply by changing o software file.

Laboratory space requirement

MicroWriter ML™ is a fully self-contained unit with

its own passive anti-vibration preumatics. Keyboard
and monitor are infegrated info the unit and a control
rack containing the system electronics and PC sits

Burtatn Megrete Grice @

underneath the instrument. The MicroWriter M™ oc-
cupies a total footprint of 1.5m x 2m and is powered
from @ single standard mains outlet. The outer case

is designed to minimise dust accumulation and can
be wiped down using alcohol for use in cleanrooms.
With the exception of loading wafers and setting the
stabilisation temperature, the entire instrument can be
confrolled remotely using Microsoft Remote Desktop.
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Fig. 3 Typical room layout

Internal temperature stabilisation

In order to maximise stability and repeatability, the
MicroWriter MI™ contains o temperature stabilisation
system that keeps the internal femperature of the equip-
ment and the exposed wafer constant to within 0.2°C.

Resolution

The base-system comes with o Tpm resolution laser (see
Figure 4) and fifteen 5pm resolution lasers. A 0.6pm
resolution laser can also be added as an option (OPT-
HIRES).

n—-r-.
E-mail: info@lorgd. com I

LOT-QuantumBesign Europe

For yaur local coniact click ar wwwi.lot-qd.com [®]Quaniemiii;,
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications

Fig. 4 A resolution test structure. The arms are distinct cutside of the half-radius
point, which corresponds to & 1um arm width on o 2pm perioad

Wavelengths

The standard exposure wavelength is 405nm which
will expose G-line, H-line and broadband resists. A
375nm laser can also be added as an option for
shorter wavelength resists (OPT-UV).

Alignment

Two alignment systems are provided (Figure 5). The
first is o wide field of view microscope that allows the
wafer surface to be seen on the computer monitor. This
can be used for coarse alignment. The second is a
high accuracy scanning laser microscope (SLM) which
rasters the wafer underneath one of the exposing ob-
jective lens but with red laser light focused through it. A
through-the-lens optical detector captures the reflected
laser light allowing en image of a small part of the
surface to be built up. The SLM allows alignment of the
exposed pattern io existing features on the wafer with
~1 pm accuracy. Software cllows multiple markers on
the wafer surface to be identified and corrections made
for offset and rotation in the positioning of the wafer

(Figure 6).
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Figure 3: A softwore sereen shot showing (lefi} the wide field of view optical mi-
croscope and [right) o close-up SLM image of existing structurss on the wofer.
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Figure &: Using markers to align an exposure to existing struciures.

Focusing

A builtin automatic focus system images a red laser
through one of the writing objectives and adjusts the Z
motor stage until the red laser spot is in focus. To bring
a new wafer into focus the user clicks a single software
button. Unlike some autofocus sysfems which require o
minimum area of wafer to work, the MicroWriter ML™
autofocus can work with arbitrarily small samples, mak-
ing the machine ideal for patterning individual dies as
well as larger wafers.

Wafer surfaces which are not flat can be mapped in
advance of exposure (Figure 7). Focus correction is
then applied automatically and in real fime during the
subsequent exposure.
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Figure 7: Mapoing veriations in wafer thicknass
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications
Writing S_P-;E_d-s B .
| Laser Areal writing speed
pm L dvri/mie
L 0.6pm _Qr_anminure o

Spm [operating as a single laser) l6mm?/minute

Spm (15 lasers In parallel - 'turbe’ modej_ E%m_%(_@inu?e

During exposure the control software shows progress
by displaying on the computer screen the pattern
exposed so far (Figure 8) and an estimate of exposure
fime remaining.
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Figure 8: A soffware screen shot during exposure

Wafer size:

Waters up to 230mm in diameter can be handled. Up
to 200mm squore can be exposed with full accuracy
maintained across the wafer. Single wafer pieces as
small as Tmm? can also be accommodated. A vacuum
chuck holds the wafer tightly from behind during expo-
sure. Wafers up to 15mm thick can be accommodated,

Combmlﬁ e:q:n:vsumi| jobs

1y " Sy % |E SOum

Figure 9: Cptical micrograph (lefi} and Scanning Laser Micrograph [righi] of
a microwire connacted o two large contact pads fobricated using the two
2xposurs jobs of Figure 10, Both micrographs were taken using the buili-in
microscopes of the MicroWriter MLT.

Burlam Mapnede Bighes (44

LOT-QuantumbDesign Europe

Multiple exposure jobs can be combined, each with dif-
ferent exposure properties. For example, one job might
use the 1pm-resolution laser fo exposure a fine microw-
ire and another job might use the Spm-resolution laser
to connect large contact pads fo the microwire, See
Figure 9 and Figure 10,
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Figure 10: Two sxposure jobs using different lasers.
Wafer layout design

The MicroWriter ML™ s supplied with Clewin 4 mask
design software (see Figure 11). This can be used to
design multilayer mask files and also to read in existing
mask designs in a range of standard graphical formats
(DXF, CIF, GDSII, Gerber). Wafer designs can be set up
fo mimic a stepper, i.e. a single die design is supplied
which is then fo be repeated af various places across
the wafer, or the entire wafer can be described as a
single layout, thus removing stitching errors. Unlike
electron beam lithography systems, there is no limit on
the write field size (up to the wafer size limit). For sim-
pler mask designs, the MicroWriter MI™ can directly
read in standard graphics files in formats such as .TIFF
and .BMP,
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Figure 11: & mulitoyer masi design using Clewin softwars
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications

Calibration and maintenance

The MicroWriter ML'™ contains software for automatic
recalibration whenever necessary. Simply press the
correct software butfon and the system will automati-
cally recalibrate using a precision pin-hole detector
supplied with the system. No routine / preventative
mainfenance is required - simply run the automatic
calibration routine yourself. All lasers are solid state
and are maintenance-free with long lifetimes. Lasers
and motors can be replaced and recalibrated onssite
by service engineers without equipment being refurned
to the manufacturer.

Control software

The MicroWriter ML™ is controlled by a simple and
intuifive Windows interface. A simple toolbar guides
the user through the basic steps of layout design, wafer
alignment and then exposure. The MicroWriter ML
control PC [supplied with system) runs the latest Win-
dows 7 operating system.

- System options i

- OPT-UV a 375nm UV laser which allows shorter waye-
length resists to be exposed
OFTR an infra-red illuminated microscope and camera
which cllows the underside of the wafer to be
viewed for alignment of deuble-sided exposures.
—_— i di - =i |

- OPT-HIRES a 0.6pm resolution 405nm high resslution loser.

OPT-COMP @ low noise compressar o provide the required
compressed alr if not evailable as o laboratory

service,

MicroWriter ML™ and Electron Beam
Lithography

Most devices fabricated by electron beam lithography
only need the high resolution of the electron beam for
a small part of the device. The majority of the exposure
time often comes from large structures such as electri.
cal contacts. The MicroWriter MI™ can be used in a
mixed-mode lithography process where the expensive
beam fime of the electron beam lithography is used
only for the smallest siructures and the cheaper Mi-
croWriter MI™ is used for the larger structures. Ad-
vanced alignment features within the MicroWriter MI™
allow the two processes to be aligned to each other.
The MicroWriter ML™ is therefore equally suited to
R&D environments which already have electron beam
lithography.

Burkam Magnei Fdes .4

Standards
The MicroWriter ML™ conforms to ENG 1 326 and is
CE marked.

Service requirements

® 110-240 VAC 50-60Hz 8A single phase

¥ 50-80 psi compressed air. OPT-COMP can be
optionally supplied to provide compressed air if it is
not available as a laboratory service.

B An opfical microscope and dry nitrogen duster are
recommended.

Environmental requirements

& Room temperature 15 . 25 °C.
® Room temperature stability +2 °C.

Base system contents

® XYZ motor with high speed 19" rack mounted
controller.

200mm wafer stage with vacuum chuck and pump
Electronic angle correction.

1pm resolution 405nm wavelength laser.

Fifteen Spm resolution 405nm wavelength lasers.
Alignment camera with red light illumination.
Scanning laser microscope with through-the-lens
optical reflection detector.

Autofocus system using red semiconductor laser.
Autocalibration software and pinhole transmission
defector.

Temperature stabilised environmental chamber.
Compressed air passive vibration isolation.

64-bit Windows 19" rack mounted PC.

Windows control software.

Clewin 4 mask design software

Case study 1

Materials scientists in the ICMAB of the University
Autonoma in Barcelona study electrical fransport
properties of advanced materials such as lanthanum
aluminate. They use a
MicroWriter ML™ in their
brand new clean room to
pattern electrical contacts
onto Smm square chips of
the material under investiga-
tion.

Email info@lorad.com I_O i
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications

Case study 2

Physicists in the University of Cambridge use a Mi-
croWriter MU'™ in @ MEMS process to pattern metal
strip lines (top) onto the back of silicon wafers to
generate magnetic fields to power spintronic memaory
devices. A further patterning step in a MicroWhiter
ML™ creates a second silicon die (lower} which makes
electrical connection between the strip lines and the
electrical contacts on a chip carrier {left).

Picture gallery

The following micrographs show structures that have
been fabricoted using @ MicroWriter MLT™.
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0.7 pm holes on 2.5 pm pitch [OPT-HIRES)
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1 pm wide trenches on 2 ym pitch
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MicroWriter ML™ Laser Lithography System

Specifications

Spm checkerboard 1.5pm diameter permalloy micro-structure (after metallisation end
kift-aff)

ey .Tr*__ ey - -
. i JAccelerating Volt ge'Working Distance  Detector Magnification
ar) | 86kV 8.8 mm not connected 350 x
OPT-HIRES)

Lerge area patrerning of 0.7pm dots on 2.5 pm piteh |

-
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Referent: Martin Klecka

Dodavatel:

LAO - primyslové systémy, s.r.0.

Na Flofe 4/1328

14300 Praha 4

Ceska republika

ICO: 25705512 DIC:CZ25705512
Bedavatel je registrovan pod spisovou

znackou Oddil C, viozka 62830 ze dne
26.10.1998 u Méstského soudu v Praze
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Nabidka vydana ¢.

Datum vystaveni: 15.4.2014

[pteklad: viechne kolem svitla)

NA20140224

Plati do: 31.7.2014

Odbératel:
Fyzikalni Gstav AV R, v.v.i.

Na Slovance 1999/2
Praha 8 - Liben
182 00

Ceska republika
ICO: 68378271

DIC: Cz68378271

Referent:
’ setyi Cenazajedn. Cenacelkem Sazba  Castka Cena celkem
Seznam polotek Mnozstvi  czK bez DPH bezDPH DPH DPH s DPH
MW2 Opticky litograficky systém MicraWriterll 1,0ks 4 060 000,00 4060000,00 21% 852600,00 4912 600,00
FR1OKPA Spircoater pro nanageni vrstev fotorezistu 1.0ks 280 000,00 280 000,00 21% 58 800,00 338 800,00
Sleva na vy¥e uvednou sestavu -224 000,00 21%  -47 040,00 -271 040,00
Instatace a zatkoleni obsluhy, celkem 3 dny 3.0ks 42 000,00 126 000,00 21% 26 460.00 152 460,00
Doprava (Baina, transport, poji§téni, poplatky) 1.0ks 42 000,00 4200000 21% 8 820,00 50 820,00
Termin dodani je momentalng neznamy, bude upresnén v nejblizéi mozné doba
Dopliujici informace
Termin dodani do 4 mésicy po podpisu smiouvy
Castky v CZK
Bez DPH Vyse DPH Celkem
Celkem 4 284 000,00 889 640,00 5183 840,00
Zaokrouhleni 0,00
Castka k Ghradé 5183 640,0_0J
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Nediinou sou&sti tohoto cokumentu jsou "Obchodni podhiiky LAG! ﬁl’f‘p"n‘iﬁ'm’féé.‘cﬂénéﬁodn:—pocmmky htm WWW. IaO-cz
.l‘*‘u“ o - = e —

%o,

FTA% Tel: +420 241 046 800

TV Fax: +420 241 046 850
e Email: laser@lao.cz
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Fyzikalni Gstav AV R, v. v. i.

»Opticka litografie”

P¥iloha €. 2 b) - Nabidka Prodavajiciho v rozsahu &asti, ktera technicky popisuje Pfistroj, véetné
vyjddieni k hodnoticimu kritériu B.

Opticka litografie

a) Rozliseni litografu 0,6 um

b) Priimérna rychlost zapisu pFi rozlizeni 5 um 180 mm2/min v turbo médu (16 laser()

hodnoceni:
odpovéd ano/ne

-

[ ANO [

hodnoceny parametr

| MoZnost pFistroje pracovat s wafery, které jsou
ohnuté nebo maji skloné&ny povrch

¢)

17
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PRAHA & EU - INVESTUJEME DO VASi BUDOUCNOSTI
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